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LLAMADO A LICITACIÓN

REPÚBLICA DEL PERÚ

Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación
de Calidad a Nivel Nacional”

                                                                Contrato de Préstamo N°4297/OC-PE

                                             Licitación Pública Internacional N° 004-2021-MCSR

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTOR DE
IMPRESIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO PARA EL RENIEC”

 

1. La República del Perú ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la
ejecución del Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e
Identificación de la Calidad a Nivel Nacional”, suscribiendo el Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE, y se
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos del “SERVICIO
ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTOR DE IMPRESIÓN DEL
DNI ELECTRÓNICO PARA EL RENIEC”.

 



2. La Unidad Ejecutora 002 – Mejora de la Calidad de Servicios Registrales-RENIEC, invita a los oferentes
elegibles a presentar ofertas, el plazo de ejecución del servicio es de 180 días calendario.

 

3. La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
GN-2349-15 aprobadas en mayo de 2019, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles,
según se definen en dichas Políticas.

 

4. Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de los documentos de licitación en idioma
español, mediante la presentación de una solicitud por escrito al correo electrónico indicado al final de
este llamado: LPI-004-2021-MCSR@reniecbid.gob.pe.

 

5. A efectos de informar los alcances del servicio especializado para la implementación del software de
gestor de impresión del DNI electrónico para el RENIEC, se realizará una reunión virtual el viernes 3 de
setiembre de 2021 a las 10:30 horas; los oferentes interesados podrán solicitar el enlace al correo
electrónico: LPI-004-2021-MCSR@reniecbid.gob.pe, a más tardar hasta las 17:00 horas del jueves 2 de
setiembre de 2021 (indicar en el asunto reunión informativa LPI 004-2021).

 
 

6. Las ofertas serán remitidas a la siguiente dirección electrónica: LPI-004-2021-MCSR@reniecbid.gob.pe,
a más tardar a las 10:00 horas del 13 de octubre de 2021, las ofertas se abrirán el mismo día a las 11:00
horas, mediante la plataforma Microsoft Teams y de acuerdo a lo señalado en el DEL. Todas las ofertas
deben incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

 

7. La dirección referida arriba es:

Atención: Comité de Evaluación LPI N° 004-2021-MCSR

Dirección: Av. Canaval y Moreyra N° 385 - Piso 6, San Isidro.

Código Postal: Lima 27

Correo Electrónico:  LPI-004-2021-MCSR@reniecbid.gob.pe

Teléfono: (051) 680-4910 Anexo 102 // Celular: 943-354831

Página web: https://reniecbid.gob.pe/

Attachments: 

https://devbusiness.un.org/system/files/Aviso%20UNDB%20FINAL%20LPI%20004.docx
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